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CORFIL® 625-1

Cytec

) Categoria Adhesive
Industries Inc.

Fabricante

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

CORFIL® 625-1 es un compuesto de encapsulado de una parte, material de baja
densidad formulado para su uso en inserciones y llenado de bordes de nucleo de
panal. También puede usarse como adhesivo de empalme de nucleo sintactico.
Esta formulado para tener baja viscosidad, lo que lo hace especialmente
adecuado para su uso con equipos automatizados. CORFIL 625-1 puede curarse a
250°F (121°C) o 350°F (177°C) con minima o ninguna exothermia en aplicaciones
grandes. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS Material bombeable de una parte
Curado a 250°F (121°C)/ 350°F (177°C) Minima exothermia -67 a 350°F (-55 a
177°C) rango de servicio

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Baja Viscosidad -
Tixotrépico -

Usos Adhesivos -
Aplicaciones de Relleno -
Partes estructurales -

Apariencia Blanco -
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Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Formas Pasta -

Método de procesamiento Envasado -

Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la compresiéon 20.7 to 21.4 MPa 3002.29 - 3103.81 psi -

Resistencia al cizallamiento 6.89 to 8.27 MPa 999.31 - 1199.46 psi -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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